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MaBbild (mm): FreimaBtoleranz DIN ISO 2768-c Anschlisse:
Mechanical outline General tolerances Connections:
) . . Stift/ pin: CuSn 0,7x0,7
Toleranz der Stiftabstdnde +0,2mm DC=Date Code Prifmaf

(Tolerances grid distance) F=Factory (test dimension)
0,7x0,7
3 8
d [ - Beschriftung:
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17,78 -] v
b / 10 72 54 — F i VAX
: -;:H 12 2215)%27
12,7 >
|<_> 2
17,78 251 |
N Kennzeichnung Stift 1
<20,4 <16, > ‘3,5—0,5 (marking pin 1)
AnschluBschema: Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Richtwerte):
Schematic diagram Operational data/characteristic data (nominal values):
Ug =15V (N1)
3 11 Nennwerte am Verbraucher (U/l):
. ENz Rated voltage and current at the load (U/I)
N1 10 f=28kHz; D<0.5; P; <10W
. N; [Udt > 300 pVs (N1-unipolar)
8 12 Upc = 600 V (N1 gegen / vs N2+N3)
g=1:1:1 Lsi.2.3 = 0.35 uH (typischer Wert/ typical value)
Ckizis =80 pF  (typischer Wert/ typical value)
Betriebstemperatur/working temperature <105°C
Umgebungstemperatur/ambient temperature: ~ -40°C...+85°C
Lagertemperatur/storage temperature: -40°C...+85°C
Prifung: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1, SC = significant chracteristic)
Inspection
1) (V) M3014 Upetf = 3.2KkV, 2s, N1 gegen/vs N2+N3
Upeif = 1.0KV, 2s, N2 gegen/vs N3
2) (AQL 0,25) M3011/1 Ly = 9.25 mH £ 20%, f=10kHz, Uaceff = 100 mV
Siehe Seite 2
See page 2
Weitere Vorschriften:
Applicable documents:
Datum Name | Index | Anderung
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Prafung: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1, SC = significant characteristic)
Inspection
3) (V) M3011/6 Polaritat / Ubersetzungsverhéltnis: Toleranz £ 2% (£ 0 Wdg.) (SC)

Polarity / Turns ratio: Tolerance

4) (AQL 1/S4) M3011/5  Rcu1 =220 mQ * 15%; Reye = 600 mQ + 15%; Ry = 600 mQ + 15%

5) (AQL 0,25) M3011/2 Ls1_2+3 <05 lJ.H, f=100 kHZ, UAC’eff =100 mV
(N2 und/and N3 kurzgeschlossen/short circuited)

6) (AQL 1/S4) M3200 Mechanische Prifung/ mechanical test

7) (Fix 05) M3290 Létbarkeitsprifung nach Abschnitt 1/ solderabiltiy test acc. chapter 1

Typprifung:
Type test

1) StoBspannungsprifung in Anlehnung an M3064
HV transient test according to M3064

N1 gegen/vs N2+N3

Einstellwerte: 1,2 ps / 50 ps-Kurvenform (waveform)
Settings Upmax = 7.3 kV
Ri =40 Q

6 Impulse im Abstand t = 10 Sekunden mit wechselnder Polaritat
6 pulses in a cycle of t = 10 seconds with changing polarity

2) Hochspannungspriifung in Anlehnung an M3014 / HV test according to M3014
Up,eff =3.2kV, 5s, N1 gegen/vs. N2+N3
Up, et =1.0kV, 5s, N2 gegen/vs. N3

3) Létwarmebestandigkeit nach M3292, Kapitel 1
Resistance to soldering heat according M3292, chapter 1

Temperatur 260 °C £5 °C; Tauchzeit 10s £ 0.5 s
Temperature 260 °C + 5 °C; dwell time in soldering bath 10s £ 0.5 s

Messungen nach Temperaturangleich der Priflinge an Raumtemperatur
Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature
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KomnaHus ((3J'IeKTpO|_|J'|aCT» npeanaraeT 3akKn4vyeHmne onrocpoYHbIX OTHOLLIEHUN npu
NOoCTaBKaxX MMMNOPTHbIX 3NTEKTPOHHbIX KOMMOHEHTOB Ha B3aMMOBbLIFO4HbIX yCJ'IOBI/lFlX!

Hawwn npeumyuiectsa:

e OnepaTuBHbIE NOCTABKM LUMPOKOrO CMeKTpa 3NeKTPOHHbIX KOMMNOHEHTOB OTEYECTBEHHOIO U
MMMOPTHOrO NPON3BOACTBA HANPAMYO OT MPOM3BOAMTENEN U C KPYNMHENLLNX MUPOBbLIX
CKNaaos.;

MocTaBka 6onee 17-TM MUNIIMOHOB HAMMEHOBAHWUIN 3NEKTPOHHbLIX KOMMNOHEHTOB;

MocTaBka CNoXHbIX, AeULNTHBIX, MMOO CHATLIX C MPOM3BOACTBA NO3ULIUIA;

OnepaTtunBHbIE CPOKM NOCTABKM Nof 3aka3 (0T 5 pabounx gHewn);

OKcnpecc goctaska B Nnobyto Touky Poccuu;

TexHnyeckas nogaepkka npoekTa, NomMoLLlb B nogdope aHanoros, NocTaBka NPOTOTUMOB;

Cuctema MeHeXMeHTa KavyecTBa cepTuduumnposaHa no MexayHapogHomy ctaHgapTty 1ISO

9001;

o JlnueHausa ®CH Ha ocyulecTBneHne paboT ¢ NCNONb30BaHWEM CBEOEHUIN, COCTABAOLLINX
rocygapCTBEHHYIO TalHy;

o [locTaBka cneumnanmampoBaHHbIX KOMNoHeHToB (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil,
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq,
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics v gp.);

MoMMMO 3TOro, O4HMM M3 HanpaBnNeHU koMnaHum «AnekTpollnacT» ABNseTca HanpaBneHne

«UcTouHmkn nutaHua». Mel npeanaraem Bam nomoub KoHCTpyKTOpCKOro otaena:

e [logGop onTuManeHOro peleHus, TexHn4eckoe 060CHOBaHME Npu BbIOOpPE KOMMOHEHTA;
Monbop aHanoros.;
KoHcynbTaumm no NpUMEHEHMIO KOMMOHEHTA;
MocTaBka 06pa3yoB M NPOTOTUMNOB;
TexHn4veckasn noaaepka npoekTa;
3awmTa OT CHATMSA KOMMOHEHTA C NPON3BOACTBA.

Kak c Hamu cBfizaTbCcA

TenedoH: 8 (812) 309 58 32 (MHOrokaHanbHbIN)
Pakc: 8 (812) 320-02-42

OnekTpoHHas nouTta: org@eplastl.ru

Aapec: 198099, r. Cankt-INeTepbypr, yn. KannHuHa,
Oom 2, kopnyc 4, nutepa A.
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